附圖1：系爭專利之相關圖式
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2.第1B圖是沿著平行於第1A圖所示合金線材的長度方向的縱切面圖。
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3.第1C圖是沿著垂直於第1A圖所示金屬線材的長度方向的橫截面圖。
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4.第2A圖是本發明第二形態之合金線材的一部分的線段的示意圖
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5.
第8A、8B圖分別是顯示本發明實施例之合金線材之縱切面與橫截面金相結構，其線材中心部位為長條形晶粒，其餘部位為等軸晶粒。
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附圖2：系爭產品為型號「AG0E」及「AG0F」之銀合金線產品，產品外觀如下：

AG0E銀合金線               　AG0F銀合金線
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附表1：系爭「AG0E」銀合金線產品與系爭專利請求項1、2之侵權比對分析表

	系爭專利
	系爭產品
	文義讀取

	請求項
	要件
標號
	技術特徵
	要件標號
	技術內容
	各要件
	結論

	1
	1A
	一種合金線材，
	1a
	一種銀合金線材，
	是
	否

	
	1B
	其材質是選自銀-金合金、銀-鈀合金、銀-金-鈀合金所組成之族群的其中之一， 
	1b
	AG0E銀合金線為銀-鈀合金， 
	是
	

	
	1C
	該合金線材為面心立方晶相的多晶結構而具有複數個晶粒，
	1c
	該合金線材為面心立方晶相的多晶結構而具有複數個晶粒，
	是
	

	
	1D
	該合金線材的線材中心部位具有長條形晶粒或等軸晶粒、其餘部位由等軸晶粒構成， 
	1d
	該合金線材的線材中心部位具有長條形晶粒或等軸晶粒、其餘部位由等軸晶粒構成，
	是
	

	
	1E
	其中具有退火孿晶的晶粒的數量，佔該合金線材所有晶粒數量的20%以上。
	1e
	無法證明。
	否
	

	2
	1A~1E
	依附於請求項1
	1a~1e
	同要件1a~1e
	否
	否

	
	2F
	該銀-金合金的金含量為0.01~30.00 wt%，餘量為銀；該銀-鈀合金的鈀含量為0.01~10.00wt%，餘量為銀；以及該銀-金-鈀合金的金含量為0.01~30.00wt%、鈀含量為0.01~10.00 wt%，餘量為銀。
	2f
	AG0E銀合金線之組成為：Ag>96%、Pd<4%。
	是
	


附表2：系爭「AG0F」銀合金線產品與系爭專利請求項1、2之侵權比對分析表

	系爭專利
	系爭產品
	文義讀取

	請求項
	要件
標號
	技術特徵
	要件標號
	技術內容
	各要件
	結論

	1
	1A
	一種合金線材，
	1a'
	一種銀合金線材，
	是
	否

	
	1B
	其材質是選自銀-金合金、銀-鈀合金、銀-金-鈀合金所組成之族群的其中之一， 
	1b'
	AG0F為銀-金-鈀合金 
	是
	

	
	1C
	該合金線材為面心立方晶相的多晶結構而具有複數個晶粒，
	1c'
	該合金線材為面心立方晶相的多晶結構而具有複數個晶粒，
	是
	

	
	1D
	該合金線材的線材中心部位具有長條形晶粒或等軸晶粒、其餘部位由等軸晶粒構成， 
	1d'
	該合金線材的線材中心部位具有長條形晶粒或等軸晶粒、其餘部位由等軸晶粒構成，
	是
	

	
	1E
	其中具有退火孿晶的晶粒的數量，佔該合金線材所有晶粒數量的20%以上。
	1e'
	無法證明。
	否
	

	2
	1A~1E
	依附於請求項1
	1a'~1e'
	同要件1a~1e
	否
	否

	
	2F
	該銀-金合金的金含量為0.01~30.00 wt%，餘量為銀；該銀-鈀合金的鈀含量為0.01~10.00wt%，餘量為銀；以及該銀-金-鈀合金的金含量為0.01~30.00wt%、鈀含量為0.01~10.00 wt%，餘量為銀。
	2f'
	AG0F銀合金線之組成為：Ag>97%、Au< 0.2%、Pd為2%。
	是
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